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Abstract (en)
A surface of electroconductive material (18) is applied. The resulting layer (14) is initially not in the desired form. Partial local removal (24) produces
an electrically conducting, resistive layer (26) of the desired form. An independent claim is included for a heating and/or cooling unit made as
described.

Abstract (de)
Eine Heiz- und/oder Kühlvorrichtung (28) umfasst mehrere Schichten, die durch thermisches Spritzen aufgebracht sind, wobei die Schichten einen
nicht leitenden Untergrund (12), eine elektrisch leitende Widerstandsschicht (26; 26a; 26b) und eine elektrische Isolierschicht (46) umfassen.
Es wird vorgeschlagen, dass die elektrisch leitende Widerstandsschicht (26; 26a; 26b) auf den nicht leitenden Untergrund (12) aufgebracht ist
und ein elektrisch leitendes Material (14) aufweist, das zunächst durch Plasmaspritzen, Hochgeschwindigkeitsflammspritzen, Lichtbogenspritzen,
Autogenspritzen, Laserspritzen oder Kaltgasspritzen aufgebracht ist und anschließend bereichsweise so entfernt wurde, dass eine gewünschte Form
entsteht, und die elektrische Isolierschicht (46) auf der elektrisch leitende Widerstandsschicht (26; 26a; 26b) aufgebracht ist.
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